
Title (en)
Method and installation for hot rolling bands

Title (de)
Verfahren und Anlage zum Warmwalzen von Bändern

Title (fr)
Procédé et installation pour laminer des bandes à chaud

Publication
EP 0781609 A1 19970702 (DE)

Application
EP 96120132 A 19961214

Priority
DE 19549208 A 19951230

Abstract (en)
The band material is passed through preparation rollers (1) to prepare a set length through a reversible process. The pre-rolled length is finished
by a number of passes through finishing roller (3) before being wound on an output roller. The spacing between the preparation rollers and the
finishing rollers equals the length processed for a minimum spacing with minimum heat loss. The two sets of rollers operate in tandem and require
no additional band storage between them.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zum Warmwalzen von Bändern, wobei das Walzgut in mindestens einem Reversier-Vorgerüst (1) in einer Anzahl von Vorstichen
zu einem Vorband (10) gewalzt und dieses über einen Zwischen-Rollgang (2) in mindestens ein Steckel-Fertiggerüst (3) transportiert und darin
in einer Anzahl von Endstichen zum Fertigband von vorgegebener Dicke fertiggewalzt und schließlich zu einem Bund aufgewickelt wird, werden
Investitions- und Betriebskosten sowie Wärmeverluste des Walzgutes (10) auf der Transportstrecke zwischen Vor- (1) und Fertiggerüst (2) dadurch
verringert, daß die von der Länge (L) des Vorbandes (10) bestimmte Länge des Zwischen-Rollgangs (2) gekürzt und zumindest beim letzten
Vorstich (n-1) des Vorbandes (10) ein Tandemwalzen sowohl im Vorgerüst (1) als auch im Fertiggerüst (3) durchgeführt wird. Bei einer entsprechend
ausgebildeten Anlage entspricht die Länge des Zwischen-Rollganges (2) höchstens der Länge des Vorbandes (10) vor einem der letzten Vorstiche
(n-x). <IMAGE>
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